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On salt que les boitiers servant d'ecrau 
doivent etre €tablis de telle f aeon qu'aucune 
on de parasite ne puisse en sortir . Us doi- 
vent done ou bien etre entieremeut sans 
5 joint ou bien etre rendus electriquement 
-Stanches aux endroits ou E y <a des joints 
qui ne peuvent £tre evites. On obtient une 
telle etancbeite" electrique en repliant deux 
pieces en tole devanit etre relives ©lies, 
10 les bords de ces deux pieces demote etant 
repliees en U, conformement a Tinvention, 
et engages l ? un dans r autre de telle facon 
que la surface exterieure de Tun des bords 
replies e' applique elastiquement sur la sur- 
1 5 face interieure de r autre bord replia 

Les fig. 1 et 2 du dessin ci-joint sont des 
vues d'un exemple d.e realisation de i'objet 
de* Pinvention, 

La fig. 1 montre comment les 4era J> aT ~ 
20 ties a relier entre elles sont preaiablement 
repliees avant V assemblage. 

La fig. 2 est une vue des bords complete- 
ment replies. 

Dans les fig. 1 et 2, a et b sont deux 
2 5 pieces en tole qu'il s'agit de plier pour les 
assembler entre dies d'une f agon skctrique- 
ment etancbe. Les bords de ces pieces sont 



3o 



d'abord prealablement plies de la facon re- 
presentee dans la fig. 1, puis retouraes 
comme le montre la fig. 2. Le mode de pre- 
paration de cet assemblage assure une appli- 
cation elastique I'un sur I'autre des bords af 
et V recourses en TJ, de telle facon que la 
surface exterieure du bord xeplie of s? ap- 
plique par une pression sur la surface inte- 3 5 
rieure du bord repiie H est ainsi possible 
d'assembler les deux pieces a! et V d'une 
f agon electriquement etancbe. 



Joint electrique etancbe pour les boitiers 4o 
servant d'ecran, joint obtenu par un repli 
de deux pieces de tole a relier entre elles, 
caracterise en ce que les bords des deux 
pieces sont replies en TJ et engages 1'un dans 
V autre de facon quelasurface.exterieure .de 45 
Tun des bords replies s'applique elastique- 
ment sur la surface interieure de 1'autre 
bord repiie. 

Societe* dite : 
Robert BOSCH Gesellsghaft mit beschhakkter 
Haftu&g. 

Par procuration : 
Bert et be Keravenant. 



4 - 00573 . Prix du fascicule : 15 francs. 



Pour laveiute des fascicules, s'adress^r a 1'Imprimebie nattonaui, 27, rue de la Convention, Paris (13*) . 



* 



BNSDOCID: <FR 



Societe dite : Robert Bosch. 
GtoeUsctaft mit beachr^ukter Haftung 



PL unique 




Fig.2 



ZBiihl HQ: 10/ f/6, ni 
APPLICANT: Mm!^Ll£^£l 
■LERNER AND GREEMBERG RA. 

RO. BOX 2480 
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022 
TEL (954) 925-1100 



700 



-IMlil ° Technical Disclosure Bulletin 



Vol. 33 No. 10B March 1991 



Armonk, NY, US 

■iiiniiiiMiniDiiiMiii 

XP 000110218 

g INTEGRATED EMI STRIP /CONNECTION 



P nloS - Q.k< 



ASSEMBLY 
POSITION 



SECURE 
JOINT 




FIGURE 1A. 




FIGURE IB 



For computer enclosures where EMI/RFI emissions are to be contained to 
meet government standards, this disclosure is a method of integrating 
a seal without additional parts. Controlling electromagnetic emis- 
sions most often is a result of how well the case or cover is designed 
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INTEGRATED EMI STRIP /CONNECTION - Continued 



to eliminate "leaks". Emission seals are most commonly obtained with 
varying success, by utilizing some type of gasket or finger stock to 
reduce the interface resistance of the joint. 

Joint interface resistance or electrical conductivity is a func- 
tion of several factors: 

(1) Surface resistance of the flange portion of the joint 

(2) The conformability of the gasket to the flange. 

(3) The amount of pressure on the gasket. 

(4) The gasket T s conductivity. 

This article offers a method of accomplishing an electromagnetic 
emission seal for very little additional cost. The mating cover com- 
ponents have integrated locking conductive seals tooled into parts as 
shown in Fig. 1A. Typical metal- and conductive-coated plastic parts 
can incorporate this type slide-to-lock concept. The interlocking 
tabs and groove connection for emission containment can also be con- 
figured to lock adjacent parts together for mechanical assembly. 

In summary, the advantages of the integral EMI joint are: 

(1) Can be built into the case components without secondary 
operations or added parts. 

(2) Practically zero force required to position parts initially. 



(3) Securing a reliable, repeatable joint can be obtained with 
very little sliding force. 

(4) Enclosure parts do not require tight tolerances to ensure 
excellent fit and pressure. 

(5) This type of joint does not take compression set with time 
and temperature which is the case with most commercial 
seals. 

(6) This method only requires minor tooling increase. 
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